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Anotace:

Doktorska prace je sméfovana na obecny popis mechanismi adheze na mezifazi mezi pryzi a
kovem a cilena do oblasti automobilovych aplikaci. S ohledem na kovové soucasti, které slouzi
zejména pro prenos vysoce dynamického zatézovani, miize myt separace kovové a pryzové
soucasti fatalni nasledky na kompletni funkcionalitu celého komponentu. Takovéto poruchy
mohou vést ke ztraté mechanickych vlastnosti sestavy, avSak v kritickém piipadé mohou
zcela nezbytné popsat proces mechanismu adheze na mezifazi. Experimentalni analyzy budou
vést k vyvoji méfici metody pro snadny popis mechanismti adheze pti kvazi-statickém tak jako
dynamickém zatéZovani v laboratornich podminkach. Z teoretického pohledu bude vyvinut
numericky model adheze na mezifazi pryz-kov za pouziti metody konecnych prvku (FEA).
Nasledné budou provadény experimentalni analyzy mechanickych vlastnosti spoje pryz-kov
pti kvazi-statickém tak jako dynamickém zaté€zovani a budou implementovany do numerickych
modelt. Zavérem bude vyvinuty numericky model adheze na mezifazi pryz-kov odvozeny v
laboratornich podminkach ptenesen na realné dily.

Pozadavky na studenta:

Dobra znalost anglického jazyka, schopnost samostatné tviirci ¢innosti a zkusenost s praci
ve fyzikaln€ chemickych laboratofich. Znalost prace s FEM softwarem.
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